This is a preview - click here to buy the full publication

IEC 62148-21

Edition 1.0 2019-03

INTERNATIONAL
STANDARD

NORME
INTERNATIONALE

Fibre optic active components 2
Part 21: Design guide of electrica

Composants et di
Partie 21: Guide de

des boitiers c :
matriciels a zoné

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.180.20 ISBN 978-2-8322-6636-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission
Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale


https://webstore.iec.ch/publication/31978&preview

This is a preview - click here to buy the full publication

-2- IEC 62148-21:2019 © IEC 2019
CONTENTS

FOREWORD ...ttt et et e e et et ettt e et et et e et e et e et e e et e e e anns 3
1 oo ] o XS PP 5
2 NOrMatiVe refErENCES ..o e 5
3 Terms and definitions ... 5
4 Terminal POSItiON NUMDEIING .. ..o e e e ens 6
5 Code of package nominal dimenSIONS .......c..oiuiiiiiiiiiii e 6
6 SYMDOIS And AraWings ... ouniiii e 6
7 Dimensions and toleranCes. ... ..o
BibDliOgraP Y e

Figure 1 — S-FBGA and S-FLGA outline
Figure 2 — Mechanical gauge drawing..........ccoooviiiiiiniienenne
Figure 3 — Array of terminal-existence areas

Table 1 — Dimensions and tolerances ..............ooooo b (oG D
Table 2 — Combination list of D, E, Mp, &
(informative) ..ol S

Table 3 — Combination list of D, E, Mp,


https://webstore.iec.ch/publication/31978&preview

IEC 62148-21:2019 © |IEC 2019 -3-

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 21: Design guide of electrical interface of PIC
packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA)
and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA

FOREWORD
The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organizatio omprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objé oteWwfernational
co- operatlon on all questlons concerning standardlzatlon in the electrica and € this end and

G nical Reports,
Publicly Available SpeC|f|cat|ons (PAS) and Guides (hereafter rferr d F ubl|cat|on(s)") Their

ion i i i i § e in the subject dealt with
may participate in this preparatory work. International, govern organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaboy

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end

IEC itself does ngf\prow
assessment ser a i
services carried o by Mmde

All users should ensure

Attention is drawn_to th
rights. IEC shall not\hg

possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent
eld responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62148-21 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic
systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
86C/1571/FDIS 86C/1577/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the
report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
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A list of all parts in the IEC 62148 series, published under the general title Fibre optic active
components and devices — Package and interface standards, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to
the specific document. At this date, the document will be

e reconfirmed,
e withdrawn,
e replaced by a revised edition, or

@%
N
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FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES -
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS -

Part 21: Design guide of electrical interface of PIC

packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGA)
and silicon fine-pitch land grid array (S-FLGA)

1 Scope

This part of IEC 62148 covers the design guide of the electrical interfacg for phetonis integrated
circuit (PIC) packages using silicon fine-pitch ball grid array (S-FBGARNand\silicon fine-pitch

informative.

The purpose of this document is to specify adequately the
composed of optical transmitters and receivers tha
interchangeability of PIC packages.

2 Normative references

For undated references,
amendments) applies.

IEC 60050-731, Intern

ocabulary — Chapter 731: Optical fibre
communication

IEC TR 61931, Fibre


http://www.electropedia.org/
http://www.iso.org/obp
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE BOITIER ET D'INTERFACE -

Partie 21: Guide de conception de l'interface électrique
des boitiers PIC utilisant des boitiers matriciels a billes et
a pas fins en silicium (S-FBGA) et des boitiers matriciels

I"électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activté
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifi
Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de I'lEC"). Leur &
travaux desquels tout Comité national intéressé par lg
internationales, gouvernementales et non gouverneme
travaux. L'IEC collabore étroitement avec

mesure possible, 2\appliquer de Tg
et régionales. ¥ S di
régionales correspqrda i b &

L'IEC elle-méme ne i ation de conformité. Des organismes de certification indépendants
fournissent des gervi luation de /conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de

découlant de la publitation ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication de I'lEC,
ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de I'lEC peuvent faire I'objet
de droits de brevet. L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets
et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62148-21 a été établie par le sous-comité 86C: Systemes et
dispositifs actifs a fibres optiques, du comité d'études 86 de I'lEC: Fibres optiques.
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Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
86C/1571/FDIS 86C/1577/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62148, publiées sous le titre général composants
et dispositifs actifs fibroniques — Normes de boitier et d'interface, peut étre/consultée sur le site
web de I'lEC.

indiquée sur le site web de I'lEC sous "http://webstore.iec.ch" ¢
document recherché. A cette date, le document sera

e reconduit,
e supprimé,

e remplacé par une édition révisée, ou

O

e amendé.
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COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS FIBRONIQUES -
NORMES DE BOITIER ET D'INTERFACE -

Partie 21: Guide de conception de l'interface électrique
des boitiers PIC utilisant des boitiers matriciels a billes et
a pas fins en silicium (S-FBGA) et des boitiers matriciels
a zone de contact plate et a pas fins en silicium (S-FLGA)

1 Domaine d'application

Chapitre 731:
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